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Abstract (en)
[origin: US4632165A] A method and an apparatus are disclosed for cutting pairs of symmetrical bevels on opposite sides of halving joints used
for windows, doors, and the like, and a groove-like recess on a third side of the workpiece. The first pair of bevels is cut on one side of the
clamped workpiece by moving the cutting tool in a horizontal direction over and across the workpiece; then, the workpiece fastened within the
clamping device is turned 180 DEG over the operation path of the grooving tool, which cuts the recess automatically during this turning operation.
Subsequently, the tool is moved in the opposite direction into the starting position as it cuts the pair of bevels into the second, opposite side of the
workpiece, and finally the workpiece is turned back into the starting position.

Abstract (de)
Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Frasen von symmetrisch zur Mittelachse eines Sprossenrahmenteiles anzuordnenden Gehrungen
(12, 13) und einer die Gehrungen miteinander verbindenden Plattung wird das festgespannte Werkstiick (9) zunéachst einseitig gefrast, indem das
Fraswerkzeug (2) in einer Richtung (7) waagrecht tiber das Werksttick und quer zum Werkstiick verschoben wird, dann wird das Werkstiick in der
Aufspannvorrichtung (14,15) um 180° durch den Arbeitsbereich des Nuterwerkzeuges (20) geschwenkt, das bei dieser Schwenkung selbsttatig
Plattung frést, anschlieBend wird das Werkzeug in entgegengesetzter Richtung in die Ausgangsstellung zuriickbewegt und dabei die Gehrung (13)
in der zweiten Werkstlckseite gefrast, und schlieBlich wird das Werkstiick in die Ausgangslage zuriickgeschwenkt.
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